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¢ Kirjallisuuden ja muistiinpanojen on kaytto kielletty
e Kayta mahdollisuuksien mukaan lyhytta esitystapaa (esim. ranskalaisin viivoin).
Asiasisalto on tarkeinta.

1. Modulointi

a) Modulointia ohjaavat tekijat (moduulidriverit) ja naiden yhteys eri tuote- ja
markkinastrategioihin (tuotejohtajuus, standardituotteet/toiminnallinen tehokkuus,
asiakaslahtoisyys/raataloidyt tuotteet)

b) Modular Function Deployment —menetelman idea ja vaiheet. Miten menetelméassa
madaritetaan lahtékohdat (strategia) moduloinnille ja miten tunnistetaan modulit?

2. Liitostavat

Muoviosien liitosmenetelmét kevyessa kokoonpanossa. Luettele eri menetelmét ja
kuvaile lyhyesti ‘ranskalaisin viivoin’ kunkin menetelmén ominaisin kayttéaluetta ja
soveltuvuutta automatisointiin ja automatisointiin liittyvia olennaisia nakdkohtia.

3. Kokoonpanojarjestelmat
a) Kokoonpanojarjestelmén suunnittelun vaiheet.

b) Jarjestelman mitoituksen ja automaatioasteen valintaan vaikuttavat tekijat.

4. Kokoonpanostrategiat

a) Tarrainstrategiat: Vertaile lyhyesti eri tarrainstrategioita joustavassa robotisoidussa
kokoonpanossa. Millaisiin ratkaisuihin paadyit(te) tarrainstrategian osalta omassa
projektiharjoitustydssa ja milla perustein?

b) Sybttéstrategiat: Kevyessa kokoonpanossa kaytettavat joustavat sydtttekniikat ja
~ niiden ominaispiirteet ja kayttoalueet. Millaisiin syéttétekniikoihin paadyit(te) omassa
projektiharjoitustydssa ja millé perustein?



